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0.91寸OLED液晶模块 -SPI接口V1.1 设计 :326电子

2014081802 V1.1

液晶接口电路

模块SPI接口

电平转换电路

电源电路

1.模块适用于 3V\5V电平系统
2.OLED采用内部升压方式
3.OLED-RES采用硬件上电复位
4.OLED-CS片选信号接地
5.VCC、GND请勿接反


